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 陽極接合できる LTCC 貫通配線基板 (ニッコー) 
 

                    
陽極接合できる LTCC(低温焼成セラミックス)貫通配線基板とポーラス Au による電気接続 (ニッコー – 東北大) 
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   LTCC 基板を用いたウェハレベルバーンイン用プローブカード 
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